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La presente invention est relative au blindage 
electromagnet ique d'une carte electronique a circuit 
imprime montee sur un substrat metallique. 

Elle trouve avantageusement - mais non 
limitativement - application pour la protection des 
circuits de commande de lampes a decharge, 

Un tel blindage electromagnetique est 
generalement realise au moyen d'un capot metallique 
referme sur le substrat. 

A ce jour, on utilise principalement deux types 
de techniques pour le montage d'un tel capot, 

Selon un premier type de solution, la connexion 
electrique du capot metallique a la masse que constitue 
le substrat metallique est realisee de fa<?on independante 
de la fixation mecanique dudit capot par rapport audit 
substrat et a la carte electronique. Par exemple, la 
connexion electrique a la masse peut etre alors realisee 
par des moyens tels qu'un rivetage, un vissage, une 
soudure ou encore une liaison filaire soudee . 

Dans un deuxieme type de solution, le capot 
metallique est fixe mecaniquement sur le substrat par 
1 ' intermediaire d'un collage qui est en un materiau 
electriquement conducteur et qui assure la fonction de 
connexion electrique . 

Toutefois, ces deux types de solutions presehtent 
I'une et 1 * autre des inconv^nients . 

Notamment, les solutions dans lesquelles la 
fixation mecanique et la connexion electrique sont 
realisees par des moyens differents, necessitent des 
operations supplementaires lors de la fabrication et sont 
d'un cout eleve. 

En outre, avec ces solutions, l»etancheite entre 
le capot metallique et le substrat n'est generalement pas 
assuree . 
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Egalement, les solutions dans lesquelles on 
utilise un collage conducteur sont Egalement d'un cout 
important et ce notamment du fait de 1* operation de 
report d*un cordon de colle. 
5 En outre, avec ces solutions, les joints de colle 

posent des problemes de tenue dans le temps, ainsi que de 
tenue en temperature et aux vibrations. 

Un but de 1 ' invention est de proposer une 
solution de blindage qui ne presente pas ces 
10 inconvenients . 

A cet effet, 1* invention propose un ensemble 
comportant une carte electronique a circuit imprime 
montee sur un substrat metallique, ainsi qu'un capot 
metallique de blindage electriquement connecte au 
15 substrat , caracterise en ce que le substrat presente une 
gouttiere en creux dans laquelle le bord du capot est 
recpu et en ce que ledit bord est serti sur ledit 
substrat . 

L' invention propose egalement un precede pour la 
20 realisation d*un tel ensemble caracterise : 

- on emboutit le substrat pour y realiser une 
gouttiere , 

- on assemble la carte electronique sur ledit 
substrat , 

25 - on positionne le capot sur 1 ' ensemble .ainsi 

obtenu, en disposant le bord dudit capot dans ladite 
gouttiere, 

- on sertit ledit bord sur ledit substrat, 
D'autres caracteristiques de 1' invention 

30 ressortiront encore de la description qui suit, Cette 
description est purement illustratrice et non limitative. 
Elle doit etre lue en regard des dessins annexes sur 
lesquels : 

- la figure 1 est une representation schematique en 
35 vue en coupe illustrant une fixation d'un capot de 



blindage conforme a un mode de realisation possible 
pour 1 ' invention ; 

- les figures 2a et 2b sont des representations 
schematiques en vue de dessus illustrant deux modes 
de sertissage possibles ; 

les figures 3 et 4 sont des representations 
schematiques en vue en coupe semblables a celle de la 
figure 1 illustrant un mode de mise en peuvre 
possible pour le sertissage du capot metallique sur 
le substrat, 

Sur la figure 1, on a represents un substrat 
metallique 1, une carte electronique a circuit imprime 2 
et un capot metallique de blindage 3. 

Le substrat 1 presente une gouttiere en creux 4 
qui s'etend sur ledit substrat selon un contour qui 
correspond a celui du bord du capot metallique 3. 

Cette gouttiere 4 est destinee a recevoir le bord 
du capot metallique 3. 

La fixation du bord du capot metallique 3 dans la 
gouttiere 4 est realisee par sertissage. 

A cet effet, ledit bord se prolonge par une ou 
plusieurs pattes 5, qui forment un retour en L s ' etendant 
vers I'exterieur du capot 3. 

Une telle patte 5 est regue dans une zone de la 
gouttiere 4 qui est conformee avec une largeur qui 
coincide avec celle de ladite patte 5. Ainsi, ladite 
patte 5 s'insere exactement dans la forme en creux de la 
gouttiere 4. 

La longueur d'une telle patte 5 est par exemple 
de 3 mm, tandis que celle d'un motif en creux qui la 
re<joit est de 4 mm. 

Le montage du capot 3 sur le substrat 1 se fait 
de la facpon suivante. 

Le substrat 1 est d*abord embouti, de facpon a 
realiser la gouttiere 4. 



Puis, la carte electronique 2 est assemblee sur 

le substrat 1 . 

Le capot 3 est alors mis en place dans la 

gouttiere 4 . 

Lorsque le capot 3 est correctement positionne, 
on realise un sertissage localise, par deplacement 
lateral de la matiere du substrat au-dessus de coins des 
pattes 5 du capot 3. Plus particulierement , ainsi que 
I'illustrent les figures 2a et 2b, la matiere repoussee 
par 1 ' emboutissage (referencee par 6) vient exercer sur 
les pattes 5 des efforts paralleles se compensant. 

Deux modes de realisation sont possibles : le 
sertissage peut etre realise par un ecrasement d'une 
partie assez courte du substrat venant recouvrir des 
pattes 5 assez longues (figure 2a) ; en variante, il peut 
etre realise par un ecrasement simultane de deux parties 
du substrat venant recouvrir des pattes 5 assez courtes 
(figure 2b) . 

Ainsi que I'illustrent les figures 3 et 4 , le 
moule dans lequel le substrat 1 est embouti peut etre 
conforme de facpon que ledit substrat 1 embouti presente 
au bord de la gouttiere 4 une protuberance 7 destinee a 
constituer la matiere a deplacer lors du sertissage ; 
1' altitude de cette protuberance est ajustee pour rester 
inferieure au niveau superieur de la carte electronique 
2, de fagon a ne pas empecher la serigraphie de la pate a 
braser pour le montage des composants prealablement a la 
mise en place du capot 3 . 

Par ailleurs, la profondeur de la gouttiere 4 est 
ajustee pour que le fond de ladite gouttiere 4 et le 
retour 5 soient en dessous de la carte electronique 2, 
Ceci permet de prevenir tout risque de fuite d'ondes 
electromagnetiques . 

Avantageusement , lors du sertissage initial, 
seule une partie des pattes du capot 5 est utilisee, ce 
qui permet de se reserver la possibilite d'utiliser les 



autres pattes pour, dans 1 ' hypothese d'un demontage 
ulterieur, uh deuxieme sertissage. 

Par consequent, le precede qui vient d'etre 
decrit est compatible avec un demontage du capot. 

La technique qui vient d'etre decrite presente de 
nombrexix avantages : 

elle est d'une plus grande simplicite que les 
techniques anterieures , puisque le montage mecanique 
du capot, le posit ionnement de celui-ci et la mise en 
contact electrique du capot et du substrat metallique 
sont realises en una seule operation, 

- le montage realise permet une absence de fuites 
d'ondes electromagnetiques , 

- le substrat metallique reste parfaitement etanche, 
puisqu'il est depourvu de perforations, 

- la rigidite mecanique de 1' ensemble du montage est 
augmentee ; en particulier, la gouttiere realisee sur 
1' ensemble du pourtour du substrat metallique 
const itue une nervure qui contribue a cette 
rigidite ; cette rigidite est egalement augmentee par 
1 ' emboutissage du capot lors de son sertissage sur le 
substrat metallique ; on notera que 1 ' augmentation de 
la rigidite obtenue permet de reduire I'epaisseur du 
substrat metallique, 

egalement, avec la technique proposee, il. est 
possible de demonter puis de remonter le capot. 

Le blindage qui, vient d'etre decrit peut etre 
utilise dans tous les domaines de 1 ' electronique ou sont 
utilises les substrats metalliques isoles et notamment de 
fa9on avantageuse en electronique automobile, conversion 
d'energie, alimentation de puissance, multiplexeur de 
puissance, alimentation de moteur electrique, etc.. 

En particulier il peut etre mis en oeuvre dans le 
blindage du circuit de commande ("ballast" selon la 
terminologie de 1' Homme du Metier) d'une lampe a decharge 



ou le probleme des fuites d'ondes electromagn6tiques 
n^etait jusqu'a present pas totalement resolu. 
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REVENDICATIONS 

1. Ensemble comportant une carte electronique (2) 
a circuit imprime montee sur un substrat (1) metallique, 
5 ainsi qu'un capot (3) metallique de blindage 
glectriquement connecte au substrat (1) , caracterise en 
ce que le substrat (1) presente une gouttiere en creux 
dans laquelle le bord du capot (3) est regn et en ce que 
ledit bord est serti sur ledit substrat (1) . 
10 2. Ensemble selon la revendication 1, caracterise 

en ce que le bord du capot (3) se termine par au moins 
une patte (5) en retour qui est sertie dans la gouttiere 

(4) . 

3. Ensemble selon la revendication 2, caracterise 
15 en ce que le fond de ladite gouttiere (4) et ladite patte 

(5) sont en dessous de la carte electronique (2) . 

4. Precede pour la realisation d*un ensemble 
selon I'une des revendications precedentes, caracterise 
par les differentes etapes suivantes : 

20 - on emboutit le substrat (1) pour y realiser une 

gouttiere (4 ) , 

- on assemble la carte electronique (2) sur ledit 
substrat (1) , 

- on positionne le capot (3) sur 1 ' ensemble ainsi 
25 obtenu, en disposant le bord dudit capot (3) dans ladite 

gouttiere (4 ) , 

- on sertit ledit bord sur ledit substrat (1) . 

5. Precede selon la revendication precedente, 
caracterise en ce que le sertissage se fait par 

30 ecrasement localise de matiere du substrat (1) sur une ou 
plusieurs pattes qui terminent le bord du capot (3), de 
fagon a exercer sur la ou lesdites pattes (5) des efforts 
opposes qui se compensent , 

6. Procede selon I'une des revendications 4 et 5, 
35 caracterise en ce que 1 ' emboutissage forme au bord de la 
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gout tiers une protuberance destinee a const ituer 
matiere i deplacer lors du sertissage. 

7. Precede selon I'une des revendications 4 a 
caracterise en ce que seule une partie des pattes 
capot (3) est sertie. 
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